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Seit 1989 steht die ALBA PCB Group fiir innovative Leiter-
plattentechnologie auf hochstem Niveau.

Als global agierendes Unternehmen kombiniert die Gruppe
exzellenten Service mit umfassender Expertise in allen
Prozessstufen. Dank modernster Produktionstechnologien
liefert die ALBA PCB Group maximale Prazision und punktet
mit jahrzehntelanger Erfahrung rund um die Leiterplat-
tenfertigung. Mit eigenen Fertigungsstatten in Europa und
Asien bleibt die ALBA PCB Group flexibel und setzt neue
MaBstabe in Sachen Qualitét und Spitzentechnologie.

Weitere Informationen: Telefon: +49 (0) 6203 95880-0
E-Mail: info@alba-pch.de, Website: www.alba-pcb. de
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